














表紙裏表紙

広島精研工業株式会社会社名

昭和26年 8月設立

9,000 万円資本金

代表取締役社長　水谷 智春 代表者

敷地 30,714 ㎡ 建物 13,698 ㎡本社及び工場面積

自動車部品のプレス加工・溶接加工・塗装・組み立て・射出成形
梱包・メッキ・脱脂事業内容

マツダ株式会社　　双葉工業株式会社　　株式会社久保田鐵工所
株式会社ヒロテック　　東プレ九州株式会社
株式会社キーレックス・ワイテック・インターナショナル

主要取引先

Company info会社概要

〒739-2117
広島県東広島市高屋台1- 4-7（東広島中核工業団地）
TEL：082-434-6321　FAX：082-434-6366
MAIL：contact@h-seiken.co.jp
WEB：https://www.h-seiken.co.jp

Endless chal lenge to  manufactur ing.
モノづくりへの、限りない挑戦。
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